Arquitectura de una laptop: Diagrama Eléctrico

Los diagramas o esquemas (“schematics”) son los planos de como esta construido el dispositivo (ya sea
computadoras, televisores, fuentes de poder, etc.). Si obtenemos el esquema, en teoria pudiéramos
construirlos.

Los esquemas vienen en formato PDF mayormente, para poderlos ver solo necesitamos cualquier visor
PDF. En mi caso yo utilizo Sumatra PDF que me parece mas rdpido que Adobe Reader.

De la manera mas répida que busco los esquemas es a través del buscador de google de la siguiente
manera
“Modelo de la tarjeta” schematic. Ej: la-a281p schematic

Yo tengo varios lugares donde filtro esos resultados
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Hay paginas que se dedican a vender los esquemas individualmente, tengan cuidado de que verifiquen
sison Apple, Asus, Samsung vengan con el boardview.

o metadatave / Leonardo Garcia. Profesional en reparacion de laptops. Clase 3



http://www.s-manuals.com/
http://kythuatphancung.vn/
https://elektrotanya.com/
http://sualaptop365.edu.vn/
https://www.badcaps.net/
https://vinafix.com/
https://dr-bios.com/

Arquitectura de una laptop: Diagrama Eléctrico

En la mayoria siguen un orden:

En la primera pagina nos da un diagrama de blogues de como esta todo conectado entre si.

En la segunda o al final nos puede dar la secuencia de inicio (Power-up secuence).

Después comienza con los dispositivos de arriba hacia abajo (como aparece en el diagrama de
bloque)

v Casi al final nos muestra las fuentes.

ANENEN

Ultimamente le quitan paginas o informacién relevante por temas de “Propiedad Intelectual” o
simplemente para que no podamos repararlos.

Cada vez se estdn haciendo mas dificil encontrarlos porque dependemos de alguien que frabaja en la
fabrica para que lo distribuya.
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Aqui tenemos la primera pagina:
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Aqui tenemos la segunda pagina (la ofra figura es la tercera):

CIZY3 -PowerMap_KBL-U42 DDR4_Volume _NON CS]

Cada fabricante ordena las paginas a su gusto, fambién ofrecen algunas notas que nos pudieran a
ayudar a entender ciertas senales.
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Arquitectura de una laptop: Diagrama Eléctrico

Cada fabricante le pone el nombre que desea a cada senal o voltaje. Ej:

v Los 19v que alimentan la tarjeta madre (después de la comprobacion) los podemos enconfrar como
VIN, B+, DCBATOUT, AC-BAT-SYS, =PPBUS-G3H (Apple)

v' Los 3 voltios principales los podemos ver como: +3VALW, +3VO, +3VPCU, etc.

v' EL botdn de encendido: NBSWON#, PWRSW-EC#, PWRBTN#, ON/OFF#, etc.

v' Deteccidén del cargador: ACIN, PACIN

Algunas veces en el esquema aparecen componentes pero no estdn fisicamente en la tarjeta. Estos
componentes los denotan con los siguientes simbolos: OPEN, *, @, /X, NOSTUFF, NO_ASM, DY.

En la mayoria de los casos nos indican la direccion de la senal, es decir si entra, sale o es bidireccional
pero no se puede fiar 100%.

Los Diagramas también nos indican los puntos de unidn que nos ayuda a desconectar una parte de la
tarjeta madre. Los denotan con las palabras PJ, GAP, PAD.

En los componentes BGA (donde no tienen pines sino esferas debajo del chip) los diagramas nos indican
los puntos de prueba o TEST POINT y lo denotan con las siglas TP.
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Arquitectura de una laptop: BoardView

El boardview es un archivo sumamente Util, ya que nos ayuda no solo a ver la ubicacion de un
componente, sino visualmente a todos los lugares que se encuentra conectado. Si tenemos el diagrama
y adicionalmente el boardview, nuestro trabajo se nos hace sumamente fdcil.

A medida que las tarjetas madres se hacen mucho mas pequenas, No es posible escribir el nombre vy la
ubicacion de los componentes por eso cada vez los archivos boardview se hacen mas necesarios.

Dependiendo del fabricante pudieras necesitar un programa especial para poder abrirlos. Ej:

v' *brd el archivo mas estandar. Se puede abrir con openboardview pero algunas veces necesitamos
landrex, Allegro Free Viewer, TOPTEST BV2000

v' *.bv se utiliza BoardViewR4

v’ *.asc se utiliza TSICT para ASUS
v’ *.cad lo utiliza Samsung

v’ *.cst para IBM/Lenovo

v’ *fzse utiliza PCB Repair Tool
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Arquitectura de una laptop: BoardView

Ejemplo del uso del Boardview: Aqui le dimos click al KBC y a la senal +1.05v
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Existen en el mercado 2 grandes empresas o competidores de chips. Intel y AMD. Hasta el ano 2010
aproximadamente ambas empresas utilizaban una arquitectura de 2 chips (Puente Norte y Puente Sur)
ademds del procesador.

v' El puente Norte (North Bridge) en Intel controlaba las memorias y el video. Se comunicaba con el CPU

a través del FSB.
v' El puente Norte en AMD controlaba el video. La memoria la controlaba el CPU directamente.
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v' El puente Sur (South Bridge) se encarga de controlar los periphericos (audio, discos, USB) vy
conjuntamente con el KBC o EC del encendido del equipo.
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En algunos casos, se utilizaba un solo puente que se llamaba MCP (que era construido por nVidia)
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Intel y AMD empezaron a disenar gue la memoria y el video fueran procesadors por el CPU directamente
y tfodo lo demds por el PCH (Peripheral Conftroller Hub — Intel) y FCH (Fusion Conftroller Hub — AMD)
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Todo es confrolado por un solo chipset.
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ACPI.

Advanced Configuration & Power Interface (ACPI) es el standard para el control y manejo de energia.
Fue desarrollado por Microsoft, Intel y Toshiba. Es una interfaz entre el software y el hardware.

Los estados ACPI se pueden dividir en:

v G = Global.

v D = Device.

v S =Sleep.

v C=CPU.

Cada uno de ellos se pueden subdividir del 0-5. En este curso para las reparaciones nos enfocamos en 1os
estados “sleep” SO, ST, S2, S3, S4, S5y G3.

Existen versiones y mejoras. Puede ser que en los proximos equipos existan algunas ofras variaciones.
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ACPI.

v" SO = Full Power. Todos los dispositivos estan funcionando y ok.
v' S1 = Elreloj interno del CPU esta apagado pero no la informaciéon que contiene no se ha perdido.
v' §2 = Relojinterno del CPU apagado y la informacion del CPU se ha perdido.

v S§3 = Suspend to RAM. La informacion del chipset se ha perdido pero no lo que confiene la RAM.
Menor consumo de energia que S2.

v' S4 = Suspend to Disk. Las fuentes secundarias apagadas y la informacion del sistema se guarda en el
disco duro y el contenido de la memoria en el hiberfil.sys.

v' S5 = Standby. Todos los dispositivos estdn apagados excepto los voltajes Standby y Always. El consumo
es minimo.

v G3 = Mechanical Off. El equipo no fiene ninguna fuente de alimentacion.
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ACPI.

v" SO = Full Power. Todos los dispositivos estan funcionando y ok.
v' S1 = Elreloj interno del CPU esta apagado pero no la informaciéon que contiene no se ha perdido.
v' §2 = Relojinterno del CPU apagado y la informacion del CPU se ha perdido.

v S§3 = Suspend to RAM. La informacion del chipset se ha perdido pero no lo que confiene la RAM.
Menor consumo de energia que S2.

v' S4 = Suspend to Disk. Las fuentes secundarias apagadas y la informacion del sistema se guarda en el
disco duro y el contenido de la memoria en el hiberfil.sys.

v' S5 = Standby. Todos los dispositivos estdn apagados excepto los voltajes Standby y Always. El consumo
es minimo.

v G3 = Mechanical Off. El equipo no fiene ninguna fuente de alimentacion.

o metadatave / Leonardo Garcia. Profesional en reparacion de laptops. Clase 3



Nosotros como técnicos, a nivel de hardware hablamos de 3 estados ACPI. S5, S3 y SO.
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AqQui tenemos ofro ejemplo.
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